
無線通誦援織聯盟研究計畫報導

無線通訊技術聯盟在企業界支持下於一年前

成立，年屆遇年，聯盟完成無線區域網路關鍵技

術開發，相關研究成果已集結成八冊教材(含高

頻、中頻、基頻、系統、軟體設計原理及實驗) ,

並於1998年4月至6月針對聯盟企業開辦培訓課程

共計54小時，參與人數計247人。

藉由種子計畫之進行，有數十位同學參與，

同時，計畫初步成果獲得各界肯定，聯盟逐步爭

取政府經費，建構“無線通訊產學合作研究實驗

室，期望參照國際問知名研究中心產學合作模

式，促成學界業界資源交流，共創新紀元。

目前完成之相關機制計有:

1.元件開發及資源共享實驗室( Prototyping

Open Lab. )

2. 認證測試實驗室( M巴asur 巴ment & Testing

Supporting Lab. )

3. 整合設計顧問諮詢實驗室( Des i g n

M巴thodology Solution Center)

4. 人材培訓及訓練教室 (Continuing ED.

Program & Traini月 Lab. )

實驗室面積共三百坪，軟硬體設備總值上

(意，於六月十九日舉辦無線通訊技術聯盟年會，

聯盟第二年將以GSM作為設計目標並尋求國外著名

廠商合作，敬請惠賜指教提供未來合作建議，共

同開創產學合作雙贏模式。

無線通訊產學合作研究實驗室

Wireless Communication Laboratory
CA Partnershi p of NCTU and Industry to
Explor 巴 New Technologies for Wireless
Systems)

研究領域包括:

口 Syst 問:
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IS-95 , PACS

IEEE 802.11
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Mobil巴 Computing

Protocol Design

Application Software

口 Circuit D巴 V 巴 lopment:

RF/IF Circuit Design

DSP Algorithm and Impl巴mentations

Controller Algorithm and

Implementations

Circuit System Design
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通訊協定處理元件設計(子計畫三)

通訊協定軟體設計(子計畫四)
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研究群分工架構如下:

設計目標將以研究群原有之WLAN 設計經驗，

及業界贊助設置立GSM 設計環境，首先以GSM

Chip Set Design 作為第一階段設計目標;並將

以 CDMA 為第二階段設計目標O 期待於IMT~2000

規格確定時，相關之設計環境及經驗可即時針對

該系統從事電路設計。無線通訊電路元件設計關

鍵在於符合通道規範需求( Channel Model &
Regulations ) ，且基頻、射頻、與協定元件之

間在設計規格 (Design Specificatio口)界定上

亦有相互影響，因此，本計畫將著重各分項間整

合設計環境之建立，研究成果將提供會員企業參

考。
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1988
無線通訊乃下一代技術發展應用指標，唯其

技術涵蓋面極廣，需要高度技術整合， 本研究群

集合校內電信、電子與資訊相關領域教授，擬從

事無線通訊電路元件設計，計畫內容包括整合設

計系統建立、高頻中頻及基頻晶片組及通訊協定

軟體處理元件設計;計畫將分為五部分進行分工

如次:

Tentative R&D Project for

交
大
友
聲

無線通訊整合設計系統建立(子計畫一)

射頻電路模組設計(子計畫一)

基頻電路模組設計(子計畫二)
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